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Surface

SMT

Mount

Hochzuverlidssige
Tiger-Claw
Kontakte

Passend zu:
FTM, FTMH, MW

STIGER
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CONTACT

Technische Daten:

Firr eine vollstandige Ubersicht
der technischen Daten siehe
www.samtec.com?CLM

Kontakttriger:
Liquid Crystal
Polyrmer, schwarz
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Oberflache:

Au fiber 50p" (1,27 pm) Ni
Nennstrom:

1.5 A bei 80°C
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur:
-55° bis +125° C
Ubergangswiderstand:
15 m& max.
Einstecktiefe:

Von oben min.

(1,4 mm) .055", von unten
min. (2,41 mm) .095"

(Fir korrekte Pfostenlange, |

®
FILENO. EV1 1584

Anwendungsspezifische
Optionen

Polarisierungen, SMT

Zentrierstifte,

oS Kontory,
RoHS-konform und ‘_'T.
Matt Zinn fir bleifreie s st ™
Verarbeitung lieferbar.
Fragen Sie uns.

Mikro-Raster

Flachprofil-Buchsenleisten secrie cLm

CLM-125-02-F-D

Pick & Place
Pads, optional

Flachprofil

(1,00 mm) .03937" '

|
Fiir Durchsteckanwendungen

N~—

Platinenstarke addieren)
Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)
1.50z (0,42 N) durchschn.
Haltekraft:

40g (0,39 N) durchschn.
Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)
750z (0,21 N) durchschn.
Steckzyklen (max):

100 bei 10p" (0,25 pm) Au

Kontakte

pro Reihe

02 bis 50

Verarbeitung:
Léttemperatur (max.):

B0 Sek./230°C

Bleifrei Lotbar:

Nein, Fragen Sie Samtec
SMT-Koplanaritat:

(0,10 mm) .004" max. (02-25)
(0,15 mm) .006" max. (26-50)
Empfohlenes

Kontakt-
material

L]

-F
= Kontaktbe-
reich hauch-
vergoldet, An-
schluss Zinn
(pre-plated)

- BE
= Bodensteckung
(erforderlich bei von
unten gesteckten
Anwendungen)

-K
= ©(3,50 mm) 138"
Polyimid Film Pick
& Place Pad

-L
= Kontaktbe-
reich 10p"

Durchsteckanwendungen zu
gewahrleisten.

Platinen-Layout: (5,71)
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Achtung: Einige Langen, Formen und Optionen sind keine Standardausfihrungen und kénnen nicht zurlickgenommen werden




